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2004年第三期 

  上海国际包装·印刷城开业典礼隆重举行

  中国包装技术协会会长石万鹏在上海首届中国包装财富论坛上的开幕词

  中国包装工业的现状与发展 (闪淳昌)

  中国包装财富论坛在上海举行

  中国包装技术协会六届二次常务理事会在上海举行

  2004全国包协秘书长工作会议举行 (赵威) 

  泛亚洲制桶行业协会第五届北京会议在京举行 (刘甜甜) 

  亚洲瓦楞纸箱协会第二次全体大会及“中国日”活动隆重举行

  加快我国包装标准化建设 (吴国荣)

  包装企业如何应对外资并购的影响 (王能友)

  提高医药包装产业经济效益的若干举措 (胡天佑)

  谈包装设计教育与包装企业的沟通 (李灵芬)

  我国包装废弃物回收的现状与策略 (郭彩凤 徐博) 

  包装废弃物污染现状及资源化利用探讨 (胡明秀)

  利用农副产品开发新型环保包装材料 (刘国信)

  防治外来入侵物种子维护我国生态安全 (苏荣) 

  绿色包装设计中的设计模式 (曹启良)

  谈谈书籍“包装” (李道亮)

  PET材料在德国啤酒酿造工业中的应用 (刘甜甜)

  环保立法与包装发展 (蔡红飞)

  包装业的发展趋势——合约包装 (骆光林 王睿) 

  未来十年美国包装发展趋势 (沙沙)

  国外食品包装新动态 (于丽萍)



  世界四大印刷中心的发展情况 (建民)

  Triangle和罗克韦尔合作开发出新型包装机

  共聚聚酯在包装领域的应用 (王亚辉)

  科学选用塑料包装容器 (沙沙)

  压敏薄膜在包装器物中的应用 (侯海涛)

  我国纸模制品在电子产品包装上应用状况分析 (叶泊彰) 

  胶印油墨的现状及发展 (唐辉宇)

  J2108型单色机印刷包装盒的常见问题（苗茵葆）

  干法胶粘复合生产影响因素与控制（王敏） 

  药品泡罩及软包装用粘合剂现状与应用前景 (白冰) 

  走创新之路,造金明品牌 为我国塑料包装行业作贡献

  创新包装行业企业家选拔制度的必由之路 (王润球 谭伟 徐登科)

  纳米防伪技术及其应用研究(二) (陈希荣)

  案例揄在印刷机械故障诊断中的应用 (贺小辉 陈云 韩彦岭 应志雄)

  军品包装系统工程——军品包装持续发展的必由之路 (颜汝明 杨宝忠)

  印刷企业如何叩开外销市场之门 (晖言)

  商品包装与营销术（王敏）

  德鲁巴展会：海德堡赢得8亿欧元订单

  亚洲包装中心正式成为世界包装组织成员

  上海高斯召开“URB-H无轴传动卷筒纸胶印机演示会”

  PMMI将于7月举办美国包装技术介绍会

  “数字资产管理研讨暨产品发布会”在京举行

  北京机工印刷厂成功引入企业资源管理系统

  箱纸板的新结构——凹凸复合纸板研发成功

  曼罗兰ROLAND304展示典礼在南京举行

  马来西亚博览会在北京隆重举行

  华光UV油墨PS版 长印程PS版即将闪亮登场

  食品包装将帖等级标志等11篇

  “德鲁巴”再回首——科印国际报告会及高新技术展览会异彩纷呈

  第六届北京国际印刷技术展览会专栏
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